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Abstract (en)
[origin: US2002023696A1] The reactive element is introduced to the surface of the metal substrate in the form of an oxide powder and the
aluminide-type coating is then formed.

Abstract (fr)
L'élément réactif est apporté à la surface du substrat métallique sous forme de poudre d'oxyde et on forme ensuite le revêtement de type aluminiure.
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